
证券代码：301285 证券简称：鸿日达

鸿日达科技股份有限公司

鸿日达 2025 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2026-01

投资者关系活

动类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 √业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □电话会议

□其他： （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称

及人员姓名

鸿日达2025年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体

投资者

时间 2026 年 5 月 12 日 15:00-16:30

地点
深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访

谈”栏目

公司接待人员

姓名

主持人：鸿日达

董事长, 总经理：王玉田先生

财务总监：陈璎女士

独立董事：张建伟先生

独立董事：沈建中先生

董事会秘书：周毅先生

投资者关系活

动

1.公司 25 年营收上涨，但仍有较大亏损，什么原因导致的？



主要内容介绍 答：公司在 2025 财年持续拓展国内业务、积极布局海外市场，

在新产品开发和客户导入等方面实现了重大突破，精密机构

件、半导体散热片、光通信器件等方面均取得了较为明显的阶

段性成长。2025 年公司营业收入整体保持稳定增长，但由于持

续加大在 3D 打印、散热片、光通信器件等新领域产品的商业

化应用投入，管理费用和销售费用同比增长较快，叠加原材料

采购价格持续上涨，导致公司的盈利水平承压，净利润出现亏

损。后续随着公司传统业务的结构改良与新业务的放量，盈利

情况将得到相应改善。

2.近几年公司持续加大新业务投入，请问后续在费用管控、经

营效率提升上，有没有相应的规划和优化措施？

答：公司充分兼顾长期战略投入与短期经营质量的平衡，后续

会从多维度做好费用管控与经营效率提升。一是持续优化组织

架构与人员配置，提升内部管理运营效率；二是严控期间费用、

管理费用、销售费用的不合理增长，把资源更多向研发、产能

建设、市场拓展等核心业务倾斜；三是全面推行精益生产管理，

从生产良率、工艺优化、供应链集采、库存周转等环节降本增

效；四是合理规划资本开支节奏，根据新业务客户认证和订单

落地情况循序渐进扩产，通过精细化管理持续提升整体盈利水

平和现金流质量。



3.公司去年及今年一季度业绩有所承压，想请教管理层，行业

回暖节奏以及公司整体经营何时能逐步企稳向好？

答：公司在持续夯实消费电子精密结构件、连接器等传统主业

基本盘的同时，持续对新兴行业与应用进行高强度投入。目前

公司在半导体芯片封装层级的散热材料方面已形成量产能力，

国内外客户验证导入工作正持续推进中，已取得了多家行业重

点客户的供应商代码并开始供货。同时，公司已具备 3D 打印

设备的制造能力，形成了从打印设备开发到产品打印再到后端

加工的全制程自研工艺的量产能力，除用于制造消费电子产品

的零部件之外，还在液冷板、微通道散热等方面进行工艺探索

与产品开发，并逐步向客户进行送样验证。在所有员工的不懈

努力下，公司的整体经营情况将在今年得到明显改善，并有望

在营收结构方面出现质的变化。

附件清单 无

日期 2026 年 5 月 12 日


